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經濟部中小及新創企業署
[bookmark: _Hlk223432405]115年度中小微企業AI創新應用輔導計畫
國際鏈結輔導(日本)
招募企業作業說明

1、 背景緣由
臺灣與日本作為亞太地區重要貿易夥伴，2025年雙邊貿易額逾800億美元，日本穩居臺灣第三大出口市場，而臺灣為日本第六大進口來源，涵蓋半導體、電子零組件、精密機械及AI應用等高附加價值領域。雙方產業高度互補：臺灣掌握先進製程晶片及供應鏈整合，日本則擅長精密金屬加工、材料科學及智慧製造設備，形成理想的上下游合作格局。近年台日產業交流頻繁，凸顯中小企業間的技術互補與市場需求契合。本計畫以此為基礎，鎖定日本製造業核心領域，協助臺灣中小企業連結日本下單來源、技術夥伴及新興市場，深化供應鏈韌性並開拓高值化訂單，推動數位轉型與國際化策略。
2、 計畫目的
經濟部中小及新創企業署為加速推動中小微企業智慧轉型與國際化布局，辦理「115年度中小微企業AI創新應用輔導計畫」國際鏈結輔導，透過潛力企業組成日本拓訪團，鏈結東北亞關鍵市場，媒合技術合作與通路拓展，打造AI驅動轉型示範，助力臺灣企業強化全球競爭力與跨國供應鏈布局。
本計畫整合專業顧問團隊與日本合作機構資源，系統性輔導入選企業將AI創新應用技術轉化為供應鏈競爭利器，透過技術媒合、精準通路拓展、深度產業交流及實地考察，建立具示範推廣價值的台日AI供應鏈合作模式。誠摯邀請具AI應用潛力與國際拓展需求之中小微企業踴躍報名。
3、 主辦與執行單位
主辦單位：經濟部中小及新創企業署 
執行單位：臺灣電子製造設備工業同業公會、財團法人資訊工業策進會
4、 訪團行程規劃
(1) 拓訪行程：2026年10月19日(一)~10月23日(五) 
(2) 拓訪規劃：走訪科技製造聚落的關東地區及東北地區，透過台日一對一精準媒合會議，直連日本供應鏈企業，並將拜會半導體企業、重要製造業公協會、國家級示範場域，透過產官研交流，拓展日本商機。
(3) 訪團亮點：掌握日本製造業轉型契機、實質商機拓展。

5、 徵選對象
(1) 實收資本額在新臺幣1億元以下，或經常僱用員工數未滿200人之中小企業。
(2) 具備量產能力、技術成熟度（TRL 6以上）
(3) 有明確日本市場拓展或合作需求。
(4) 金屬加工、電子零組件及設備等相關領域業者。
(5) 如有下述任一情形則不符合參與資格：
1. 銀行拒絕往來戶
2. 營業狀況為解散、歇業
3. 陸資投資（依經濟部商業署商工登記公示資料查詢服務公告資料或經濟部投資審議委員會陸資來臺投資事業名錄進行認定）
4. 一案多投或重複申請者，不得以相同或類似計畫內容重複申請經濟部其他專案輔導。
5. 曾有政府計畫執行異常結案情形，或五年內因執行政府計畫受停權處分且停權期間尚未屆滿者。
6、 申請期間
即日起至115年7月31日（星期五）下午5:00止


7、 作業流程
	作業流程圖
	說明

	通知入選結果
行前說明會
10月初(暫定)
資格審查
不予受理
不符合
符合
補件
備妥資料投件申請
審查會議（實地）
8月中旬
（暫定）
執行

	1. 截止收件：
(1) 115年7月31日（五）下午5時截止
(2) 未於申請截止日前完成電子郵件寄送，或文件不齊且未於通知期限內補正者，視為未完成申請，不予受理。
2. 資格審查：
(1) 由執行單位對申請資料所檢附之資料進行資格審查
(2) 如資格文件不齊全者，由執行單位通知期限內補件，逾期未補件者視為資格不符。
3. 簡報審查會議：
(1) 由執行單位統籌召開，邀請專家擔任審查委員並於指定地點進行
(2) 由審查委員針對簡報審查會議之結果，決議入選正取、備取之優先順序
4. 通知入選結果：
預計115年8月下旬由執行單位通知入選結果
5. 行前說明會：
預計115年10月初由執行單位統籌線上行程說明會，說明本團出訪流程、注意事項、旅程所需等等。











8、 申請文件（格式詳見附件）
(1) 公司簡介與聯絡資訊
(2) 產品／服務說明與市場應用
(3) 近三年營運表現與創新紀錄
(4) 國際市場布局規劃
9、 徵選與篩選機制
(1) 本案採二階段審查方式辦理。
1. 第一階段：由執行單位就申請企業資格及提送文件進行書面審查，篩選共計23家企業。
2. 第二階段：由執行單位邀集產業顧問、實務專家及相關代表召開評選會議，並就申請企業所提內容進行綜合審查；必要時，得通知申請企業出席簡報說明。
(2) 評選項目及配分標準如下：
· 國際市場潛力（40%）
· 技術創新性（30%）
· 數位轉型成果與應用程度（20%）
· 公司經營與治理能力（10%）
(3) 各申請案之評分採去頭去尾平均方式計算，以兼顧審查之公平性及代表性。
(4) 本案將依評選結果擇優錄取15家，並得視需要列備取8家。
10、 輔導與媒合內容
(1) 專業顧問諮詢（技術諮詢、國際經驗分享、數位轉型服務）
(2) 海外實地考察與一對一洽談
(3) 協助企業導入AI工具
11、 訪日行程
	
	10/19(一)
	10/20(二)
	10/21(三)
	10/22(四)
	10/23(五)

	上午
	搭機前往
日本東京
	拜訪日商
	移動到福島
	拜訪日商
	拜訪日商

	下午
	拜會日商
	東京商務媒合會
	拜訪日商
	東北商務媒合會
	日本仙台返台

	晚餐
	
	商務媒合晚宴
	
	商務媒合晚宴
	



12、 參團人數
邀請至少12家業者參團，每家業者原則上遴派2位團員，全團團員最多35位。

13、 參團費用
(1) 代辦旅費：訪日團之旅務統一委請旅行社代辦，參團業者之旅費由業者自行負擔。旅費包含來回機票經濟艙（桃園/羽田、仙台/桃園）、關東(東京)及東北(仙台)住宿、餐費、東京及東北在地交通、旅行社領隊等費用，每人新台幣66,800元起（得依客製化條件之不同而異）。
1. 航班及住宿資訊請參考旅行社報名表。
2. 機票價格可能有所浮動，實際費用以報名時間為準。
3. 全程5次午餐及4次晚餐。
(2) 部分負擔團費：訪日團之團費大部分由主辦單位負擔，主要為場地租金、廣告宣傳費及隨團服務人員費用等。參團業者需自行負擔商談會之口譯費用。本會可代聘當地臨時翻譯人員協助，費用依專業度需求約半天35,000日幣到50,000日幣不等，當天活動結束以現金支付。有需要者請在報名表上勾選需要翻譯。
14、 申請方式
請於申請截止日前，將申請資料以電子郵件寄送至指定信箱(📧 haru@teeia.org.tw)，郵件主旨請依規定格式，註明「申請115年度中小微企業AI創新應用輔導計畫(國際鏈結輔導)－[公司名稱]」。逾期寄送、申請文件不齊全，或經通知補正仍未於期限內完成補件者，不予受理。
15、 聯絡窗口
計畫聯絡人：陳郁婷 小姐
洽詢信箱：haru@teeia.org.tw
16、 注意事項
本計畫為限額輔導性質，入選企業須配合相關輔導、媒合與成果追蹤作業。


附件1 報名表
115年度中小微企業AI創新應用輔導計畫 報名表
一、公司基本資料
	公司名稱
	 

	統一編號
	 

	公司地址
	 

	聯絡人姓名
	 

	職稱
	 

	聯絡電話
	 

	電子郵件
	 

	公司成立年份
	 


二、財務與營運資料
	項 目
	112年度
	113年度
	114年度

	營業額（新臺幣元）
	
	
	

	稅後淨利（新臺幣元）
	 
	 
	 

	員工人數
	 
	 
	 


三、產品／服務說明與市場應用
請簡要說明公司核心產品／服務說明與市場應用／是否已量產具營業額，並提供產品原型照片、POC或測試報告：


四、近三年營運表現與創新紀錄
請列舉近三年營運表現與創新紀錄


五、國際市場布局規劃
請描述公司預計拓展國際市場、客戶、市場策略與合作模式：

六、其他補充說明
可補充企業之代表性、產業定位、獲獎紀錄、國際合作經驗等：

七、聲明與簽署
本公司茲報名參與「115年度中小微企業AI創新應用輔導計畫」之國際鏈結合作申請，聲明所填資料均屬實，並同意以下事項：
1. 同意本計畫執行單位進行資料查證與必要聯繫。
2. 瞭解本計畫為限額輔導性質，入選後須配合後續行程與輔導安排。
3. 同意尊重評選小組專業評分結果。
4. 所有入選國際鏈結輔導、顧問諮詢及行程安排，均依本案執行單位之安排，如本案執行單位因任何因素，必須取消相關活動安排，入選者同意無條件放棄所有權利，並不得提出異議與相關損害本案執行單位名譽之行為。


公司代表人簽章：________________________

填表日期：         年      月     日
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